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1. Zakres zastosowania

1.1 Zagadnienia ogoéine

HiLite® power jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Heraeus Kulzer GmbH.
Autor f48618.

Niniejsza instrukcja obstugi ma zastosowanie do:

Nr artykutu Typ urzadzenia Wydanie

66037191 HiLite® power, urzgdzenie do polimeryzacji Swiattem Kwiecien 2008

1.2 Nazwa i typ urzadzenia

Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia Nr urzadzenia

Urzadzenie do polimeryzacji Swiattem HiLite® power 2008-04-0001 ff.

1.3 Deklaracja zgodnosci WE

My, Heraeus Kulzer GmbH, Griner Weg 11, 63450 Hanau, Niemcy, niniejszym deklarujemy, ze
urzadzenie wymienione ponizej zostato zaprojektowane i wykonane zgodnie z podstawowymi przepisami
bhp majgcymi do niego zastosowanie, okreslonymi w dyrektywie WE, w modelu wprowadzonym przez
nas.

Jesli urzagdzenie zostanie zmienione bez naszej zgody, niniejsza deklaracja traci waznosc.
1.4 Wiasciwe dyrektywy WE

Dyrektywa maszynowa 89/392/EWG, Zatgcznik Il A

Dyrektywa dotyczaca niskiego napiecia 2006/95/WE

Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej 04/308/EWG

Urzadzenie spetnia nastepujgce wymogi bezpieczenstwa:

EN 61010-1
EN 61326-1

2.  Instrukcja bezpiecznej obstugi urzadzenia

2.1 Objasnienie symboli

Symbole Znaczenie Objasnienie

OSTROZNIE! Rozdziaty i punkty instrukcji obstugi dotyczace
bezpieczenstwa.

UWAGA! Uwagi w instrukcji obstugi dotyczace najlepszego
wykorzystania urzadzenia.

POWIERZCHNIA!

i
c GORACA Gorgca powierzchnia. Zagrozenie poparzeniem.

PORAZENIE Zagrozenie porazeniem pradem. Wystepuje ryzyko $mierci,
PRADEM! jesli uzytkownik nie zastosuje sie do instrukciji.
ity ODLACZYC Zagrozenie porazeniem prgdem, gdy urzadzenie jest otwarte.
D OD SIECI! Odtaczyé urzadzenie od sieci przed otwarciem.
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2.2 Uszkodzenie w transporcie

Po odebraniu dostawy, nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie zostato uszkodzone. Jesli jest uszkodzone,
nalezy to zgtosi¢ firmie przewozowej w ciggu 24 godz. od dostawy. W zadnym wypadku nie nalezy
korzysta¢ z uszkodzonego urzadzenia.

2.3 Obowigzki operatora

Oprocz zastosowania sie do przepisdw ustawowych okreslonych przez producenta, obowigzkiem
operatora jest zapewnienie zastosowania sie do obowigzkéw ustawowych w miejscu pracy, np. obowigzku
przeszkolenia pracownikéw i zastosowania sie do przepiséw bhp oraz innych obowigzujgcych przepiséw

i ustaw.

W celu uzytkowania urzgdzenia, operator musi sporzadzi¢ pisemna instrukcje w zrozumiatej formie

i przekazac jg swoim pracownikom w ich ojczystym jezyku. Instrukcja ta musi by¢ oparta na instrukgc;ji
obstugi i napisana pod katem prac, jakie majg by¢ wykonywane.

2.4 Dziennik urzadzenia / instrukcja obstugi

Zalecamy prowadzenie dziennika urzgdzenia oraz dokumentowania wszelkich testéw i przeprowadzonych
waznych prac (np. serwis, zmiany itp.).

Niniejszg instrukcje obstugi nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu, aby mozna byto do niej zajrzec,
jesli konieczne bedzie zapoznanie si¢ z instrukcjami bezpieczenstwa oraz waznymi informacjami dla
uzytkownika.

2.5 Instrukcja bezpieczenstwa

Instrukcje bezpieczenstwa dotyczgce bezpieczenstwa oséb, otoczenia oraz opracowywanych elementéw
sq istotnie zalezne od postepowania osob korzystajgcych z urzgdzenia.

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi i stosowac¢ sie do
zawartych w niej informacji w celu unikniecia btedéw oraz szkdd, a szczegodlnie unikniecia uszczerbku na
zdrowiu.

W trakcie ustawiania i obstugi urzadzenia oprécz zastosowania sie do wytycznych zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi, nalezy zastosowac sie do ustaw krajowych, regulacji i dyrektyw obowigzujgcych w kraju
uzytkownika.

A PORAZENIE PRADEM!

Przed korzystaniem z urzgdzenia nalezy sprawdzi¢, czy przewdd zasilajgcy i wtyczka nie zostaty
uszkodzone. Jesli sg one uszkodzone, nie wolno podtgczac urzadzenia do sieci.

Prace z elektrycznymi czesciami urzadzenia mogg by¢ prowadzone wytgcznie przez wyszkolonych
pracownikow serwisu. W trakcie wykonywania takich prac urzgdzenie musi by¢ wytgczone.

Mozna stosowaé wytgcznie zatwierdzone, oryginalne czesci zamienne i akcesoria. Nalezy unika¢ innych
czesci, poniewaz mogg one powodowac nieznane zagrozenia. Niezawodnos$¢ dziatania oraz
bezpieczenstwo urzgdzenia sg gwarantowane wytgcznie w przypadku prowadzenia niezbednych testow,
konserwacji i napraw przez partneréw serwisowych firmy Heraeus lub przez pracownikéw, ktérzy zostali
przez nas odpowiednio przeszkoleni.

Heraeus Kulzer GmbH nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci, jesli urzadzenie zostato uszkodzone

z powodu wadliwej naprawy, ktéra nie byta wykonywana przez partnera serwisowego firmy Heraeus lub
przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw, albo jesli nie zastosowano oryginalnych czesci
zamiennych lub akcesoriow.

3. Przeznaczenie urzadzenia

Urzadzenie do polimeryzacji Swiattem HiLite® power jest wykorzystywane do utwardzania
Swiattoutwardzalnych materiatéw dentystycznych w laboratorium dentystycznym. Zostato ono opracowane
wytgcznie do polimeryzacji $wiattoutwardzalnych materiatéw dentystycznych.
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Urzadzenie do polimeryzacji Swiattem HiLite® power zostato wyprodukowane w oparciu 0 nowoczesng
technologie i jest bezpieczne w uzyciu. Jednak moze ono by¢ niebezpieczne, jesli nie bedzie obstugiwane
przez nalezycie wyszkolonych pracownikéw lub jesli bedzie wykorzystywane nieprawidtowo albo
niezgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez technikdw dentystycznych lub asystentow, ktorzy:
» zdobyli umiejetnosci poprzez szkolenie techniczne lub praktyczne,

 posiadajg kwalifikacje do prawidtowego wykonywania ich obowigzkow,

* potrafig wykry¢ ewentualne zagrozenie w trakcie obstugi urzadzenia.

A OSTROZNIE!

Jesli wystgpig problemy, ktére nie zostaly szczegdtowo opisane w niniejszej instrukcji obstugi, prosze
skontaktowac sie z dostawcy z racji dbatosci o wtasne bezpieczenstwo.

3.1 Zasady pracy

A OSTROZNIE!

Sciggna¢ bizuterie i zatozyé niezbedne $rodki ochrony osobistej, np. na rece, twarz (na oczy okulary z
filtrem), oraz ubranie ochronne.

OSTROZNIE!

P>

Nie wolno uzywac urzgdzenia do czynnosci wymienionych ponize;.

* Nie uzywac urzadzenia do podgrzewania pozywienia.

* Nie uzywac urzadzenia bez uprzedniego zatozenia filtra, a takze nie umieszcza¢ zadnych przedmiotow
na filtrze.

* Nie uzywacé urzadzenia, jesli reflektor swiatta (rozbtysnik komory) jest silnie zabrudzony i / lub zatkane
sg dolne otwory, poniewaz ciepto nie bedzie sie mogto rozchodzic.

Zalecamy przerwy w uzytkowaniu urzgdzenia od 30 sekund do 1 minuty, np. pomiedzy cyklami
polimeryzacji trwajgcymi 90 lub 180 sekund, aby mozliwe byto wystudzenie urzgdzenia (uruchomienie
wentylatora).

4.  Zakres dostawy

Dostawa urzadzenia:

Po dostarczeniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie komponenty sg w dobrym stanie. Jesli klient
pragnie ztozy¢ reklamacje, powinien skontaktowac sie ze swoim dostawca.
« Urzadzenie HiLite® power

* Modut lampowy z Zzaréwkg stroboskopowg

* Przewdd zasilajgcy (Europa, USA/Japonia)

» Karta chipowa

* Filtr

» Reflektor swiatta — rozbty$nik komory

* Uchwyt na opracowywany materiat

+ 2 X podstawka na modele
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5 Budowa i funkcje

5.1 Elementy lampy i wyswietlacza

1) Panel sterowania 7) Klapa konserwacyjna

2) Reflektor Swiatta — rozbtysnik komory 8) Dioda zasilania

3) Uchwyt na opracowywane materiaty 9) Dioda stanu lampy

4) Szuflada polimeryzacyjna 10) Przycisk 6 sek. (utwardzanie wstepne)

5) Filtr 11) Przycisk 90 sek. (polimeryzacja posrednia)
6) Komora filtra 12) Przycisk 180 s (polimeryzacja koricowa)
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5.2 Widok z boku z otwartg klapa konserwacyjna

5.3 Widok z tytu

13) Lampa stroboskopowa z reflektorem 16) Przetgcznik napiecia
14) Karta chipowa 17) Gniazdo do urzadzen innych niz

15) Przetacznik zasilania grzewcze (z bezpiecznikami)
18) Tabliczka znamionowa
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6 Opis urzadzenia

Materiat, ktéry ma by¢ polimeryzowany jest utwardzany za pomoca lampy stroboskopowej w reflektorze
Swiatta. Filtr redukuje promieniowanie emitowane przez lampe btyskowg — takie promieniowanie nie jest
potrzebne do polimeryzacji. Klawisze i wyswietlacz do ustawiania i monitorowania funkcji urzagdzenia
znajdujg sie na panelu sterowania. W szufladzie filtra znajduje si¢ filtr chronigcy wnetrze urzgdzenia przed
Zanieczyszczeniem.

Przyciski sg stosowane do wyboru czasu: 6 sek., 90 sek., 180 sek. W trakcie dziatania urzgdzenia
zapalajg sie odpowiednie diody. Szuflada, w ktérej umieszcza sie materiat do polimeryzaciji jest
zablokowana (z wyjgtkiem cyklu szesciosekundowego).

Na koniec cyklu rozlega sie sygnat akustyczny, a szuflada sie odblokowuje. Wentylator, ktéry uruchamia
sie automatycznie w trakcie cyklu, nadal dziata, by odpowiednio wystudzi¢ wnetrze urzgdzenia.

Czyszczenie reflektora i filtra zostato opisane w rozdziale 9 — ,Czyszczenie urzgdzenia” na str. 15.

W celu ochrony wnetrza urzgdzenia przed przedostawaniem sie kurzu i zanieczyszczen w komorze
wentylatora umieszcza sig filtr.

7 Uruchamianie urzadzenia

7.1 Transport
Urzadzenie nalezy transportowac ostroznie w pozycji poziomej. Nalezy unika¢ potrzgsania nim!
Wymiary i ciezar opisano w rozdziale 13 — ,Dane techniczne”.

7.2 Instalacja
Urzadzenie HiLite® power nalezy umiesci¢ na stabilnym, ognioodpornym podtozu w bezpiecznej pozycii
poziome;j (stét laboratoryjny, postument). Temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ 45°C.

Miejsce instalacji: Stét o nosnosci co najmniej 10 kg.
Wymiary stotu (szer. x wys. x gteb.): ok. 250 x 360 x 250 mm.

A OSTROZNIE!

Konieczne jest stosowanie sie do nastepujgcych instrukgiji:

» Panel tylny urzgdzenia musi by¢ odsuniety od sciany o co najmniej 10 cm, aby nie blokowa¢ doptywu
powietrza do wbudowanego wentylatora. Jesli powietrze potrzebne do chiodzenia nie bedzie mogto
swobodnie krgzy¢, wystapi ryzyko przegrzania urzadzenia.

Moze to tez wptynaé na zywotnos¢ urzadzenia lub moc lampy.

* Urzadzenie nalezy ustawic tak, aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé pod nim.

* Nie umieszcza¢ urzadzenia w poblizu przedmiotéw lub powierzchni wrazliwych na swiatto. Istnieje
ryzyko odbarwieth zewnetrznych czesci tych przedmiotéw lub powierzchni.
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7.3 Sprawdzanie funkcji

A OSTROZNIE!

Urzadzenie bedzie dziata¢ prawidtowo wytgcznie, jesli jego komponenty sg w idealnym stanie. Nalezy
doktadnie sprawdzi¢ komponenty urzadzenia przed jego uzyciem, upewniajac sie, ze:

* komponenty urzgdzenia nie sg uszkodzone,

* komponenty urzgdzenia nie zostaty zabrudzone,

« wadliwe czesci zostaty wymienione,

» wtyczka oraz izolacja kabla zasilajgcego nie zostaty uszkodzone,
» wtyczka zasilania pasuje do gniazdka sieciowego.

7.4 Podtaczenie do sieci

Z tytu urzadzenia umieszczono ,zimne” gniazdo sieciowe z wbudowanymi bezpiecznikami (2 szt.) oraz
przetgcznikiem napigcia.

* Po ustawieniu urzgdzenia musi by¢ zapewniony wolny dostep do wtyczki kabla
zasilajgcego, umozliwiajgcy wytgczenie urzgdzenia.

W celu unikniecia uszkodzenia urzgdzenia, przetgcznik napiecia musi
zostac ustawiony w odpowiedniej pozycji napiecia wejsciowego. Przed
podigczeniem kabla zasilajgcego konieczne jest sprawdzenie, czy
przetgcznik napiecia na panelu tylnym zostat ustawiony na prawidtowe
napiecie przed podtgczeniem kabla zasilajgcego.

v
230

Kabel zasilajgcy dofgczony do urzadzenia:

%11 - Do uzytku w Europie Napiecie: 230 V

- Do uzytku w Japonii/lUSA Napiecie USA: 115V

| q Napiecie Japonia: 100 V

A PORAZENIE PRADEM!

Wilgo¢ moze spowodowac zwarcie.

Nalezy upewnic sie, ze:
* urzgdzenie bedzie uzytkowane wytgcznie w suchych pomieszczeniach.
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7.5 Instalowanie filtra, zaréwki stroboskopowej i karty chipowej
Klapa konserwacyjna umieszczona z boku urzgdzenia pozwala na montaz i demontaz elementéw lampy
(w tym zarowki stroboskopowej) oraz odpowiedniej karty chipowej dla lampy.

W celu otwarcia klapy konserwacyjnej, nalezy poluzowac¢ sruby samoblokujgce, unies¢ klape
konserwacyjng i wyjac ja.

Umiescic filtr w otworze, dla plytki szklanej filtra jest specjalne wyztobienie dla stabilizacji.

19) Filtr szklany ~ 20) Karta chipowa

Reflektor lampy z zardwkg wktada sie do urzgdzenia za pomocg prowadnic, a nastepnie umieszcza go
nad filtrem, pézniej mocuje sie w gniezdzie ceramicznym za pomocg trzech bolcéw uksztattowanych w
taki sposéb, aby nie mozna ich bylo zatozy¢ odwrotnie.

Wiozy¢ karte chipowg do czytnika. Ztote styki muszg wskazywacé tylny panel urzadzenia HiLite® power.
Karta chipowa lampy przechowuje dane dotyczgce pracy urzgdzenia w celu uzyskania doktadnych
informacji w przypadku reklamac;ji lub obstugi serwisowe;j.
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L
l UWAGA!

Po wymianie zarowki / karty chip’owej, konieczna jest inicjalizacja modutu nowej lampy. Nowe urzgdzenia

przeszly inicjalizacje po dostawie.

» Wylgczy¢ urzgdzenie i otworzy¢ boczna klape konserwacyjng (do wymiany modutu lampy i karty
chipowej).

Zamkna¢ boczng klape konserwacyjna.

Wiaczy¢ urzgdzenie, na krotko powinny sie zapali¢ wszystkie diody (kontrola funkgji).

Swieci cykl 6 sek. — naciskaé przycisk 6 sek. przez 2 sekundy.

Swieci cykl 90 sek. — naciskaé przycisk 6 sek. przez 2 sekundy.

Swieci cykl 180 sek. — naciskac¢ przycisk 6 sek. przez 2 sekundy.

Jesli przyciski nie bedg naciskane przez odpowiedni czas, urzadzenie sie wigczy i wyswietli btad:

.Nieprawidlowa karta chipowa” — patrz rozdziat 8.2. Nalezy ponownie wytgczy¢ i wigczy¢ urzgdzenie oraz

powtdrzy¢ kroki opisane powyze;.

A OSTROZNIE!

Konieczne jest zastosowanie sie do ponizszych wymogdw.

* W przypadku wymiany zarowki stroboskopowej nalezy réwniez wymienic¢ karte chip’owa.
Z nowg zaréwka dostarczana jest nowa karta chip’owa

* W przypadku sktadania reklamacji lampe btyskowg zwraca sie/odsyta zawsze wraz z kartg
chipowa. W razie niezastosowania sie do tego wymogu Heraeus Kulzer GmbH zastrzega sobie
prawo do odmowy obstugi gwarancyjnej.

A OSTROZNIE!

Urzgdzenia nie mozna uzywacé bez filtra (19).

* Wbudowany wentylator dziata w trakcie kazdego cyklu polimeryzaciji i jest niezbedny w celu
zapewnienia bezproblemowej polimeryzacji i ochrony urzgdzenia. Nie wolno korzysta¢ z urzadzenia,
jesli wentylator nie dziata prawidtowo.

7.6 Sprawdzanie urzadzenia

7.6.1 Panel sterowania

» Czy powtoka wyswietlacza jest w dobrym stanie?

» Czy po wigczeniu urzadzenia wszystkie diody zaswiecajg sie na chwile w celu sprawdzenia funkcji?
» Czy mozna naciskac¢ przyciski bez problemu?

* Czy diody stanu lub odpowiednie diody cyklu sg zaswiecone w trybie polimeryzac;ji?

7.6.2 Szuflada polimeryzacyjna

» Czy reflektor swiatta (rozbtysnik) zostat zamocowany i jest w dobrym stanie (czysty)?

» Czy otwory reflektora (rozbtysnika komory) nie zostaty zablokowane?

» Czy tgcznik krancowy dziata prawidtowo? Wigczy¢ cykl 6 sek. i otworzy¢ szuflade w trakcie cyklu (nie
jest to zwykly sposdb uzytkowania). Diody powinny sie natychmiast wytgczy¢. Jesli sie nie wytgcza,
konieczne jest skontaktowanie sie z lokalnym serwisem.

7.6.3 Komora filtra
* Czy filtr zostat wtozony?
* Czy bardzo brudne filtry zostaty wyczyszczone lub wymienione?

7.6.4 Wnetrze urzadzenia

» Czy zaréwka stroboskopowa zostata zamontowana, a reflektor lampy wsuniety do oporu?
* Czy karta chip’owa zostata prawidlowo umieszczona w czytniku?

+ Czy filtr szklany jest zatozony prawidtowo i jest czysty?

10
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8 Urzadzenie
8.1 Obstuga urzadzenia

» Podtaczy¢ urzgdzenie do zasilania i wiaczyc€ je.

ssEs

== podstawka na modele

4 Reflektor $wiatta / rozbtys$nik —
- wnetrze komory pozwalajgce
dobrze rozprowadza¢ swiatto
zarowki stroboskopowe;j

o =S oa
= [y -
o e e = o n

O P o =29 =
[ J- . Sy~ ]

Nalezy sie upewni¢, ze materiat jest umieszczony w urzadzeniu w dostarczonym uchwycie szczekowym
(w miare mozliwosci) a nie z catoscig modelu gipsowego. Duzy reflektor (komora rozbtysnik) swiatta
pozwala na umieszczenie catego modelu, jednak takie rozwigzanie istotnie zaktéca zdolno$¢ chtodzenia.
Nagrzewanie mozna ograniczy¢ za pomocg przektadki — ,podstawki na modele”, jesli czesto stosowany
jest cykl polimeryzacji swiattem przez 180 sek. W tym celu model nalezy umiesci¢ na podstawce, stopg w
dot, w celu osiggniecia lepszej wentylacii.

» Dostawa: 2 szt. ,podstawki na modele", nr katalogowy (do zamowienia) — 6601 7525.

Otworzy¢ szuflade polimeryzacyjng i umiesci¢ materiat protetyczny (Swiattoutwardzalny) w reflektorze
Swiatta. Zamkna¢ szuflade. Nacisngé przycisk odpowiedniego cyklu polimeryzacji. Zaswieci sie
odpowiednia dioda. Szuflada zostaje zablokowana (z wyjatkiem cyklu szesciosekundowego). Na koniec
cyklu polimeryzacji odezwie sie sygnat dzwiekowy (brzeczyk) i szuflada zostanie odblokowana.
Wyciggna¢ odbudowe protetyczng i wymieni¢ naczynie reflektora, jesli zostato silnie zabrudzone, albo
przeczyscic¢ je. Wentylator, ktory wigczyt sie na poczatku cyklu polimeryzacji bedzie dziataé do momentu
zdecydowanego ochtodzenia wnetrza urzgdzenia.

L
l UWAGA!

Wbudowany wentylator musi rGwnomiernie i wtasciwie chfodzi¢ materiat protetyczny, by mozna byto
osiggna¢ dobre wyniki polimeryzacji. Stanie sie tak wylgcznie, jesli polimeryzowany materiat umiescimy
w pozycji srodkowe;.

Nalezy zastosowac¢ sie do ponizszych wytycznych.

» Umiesci¢ materiat protetyczny w srodku reflektora swiatta.

* Wyréwnac polimeryzowany materiat w stosunku do zrodta swiatta, aby zapewni¢ dobre wyniki
polimeryzacji. Jesli polimeryzacja modelu jest korzystna, umiesci¢ model pod mozliwie najwiekszym
katem w stosunku do Sciany reflektora swiatta. Dzieki temu otwory wentylacyjne u dotu nie zostang
zastawione. Pozycja pod katem jest korzystna, poniewaz pozycja boczna jest lepsza dla licowki.

* Umieszczajgc materiat, nalezy sie upewnié, ze znajduje sie on ponizej krawedzi reflektora swiatta.
Inaczej szuflada sie nie zamknie, a materiat dotknie filtra szklanego w urzgdzeniu.

* Wsung¢ szuflade do oporu.

* Wybraé wymagany czas polimeryzacji i nacisngé¢ przycisk.

11
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L
l UWAGA!

Czas polimeryzacji 6 sek. jest stosowany do wstepnego utwardzania materiatu.

Wszelkie materiaty Signum (z wyjatkiem Opakera) mozna wstepnie polimeryzowac korzystajgc z 6 sek.
cyklu polimeryzacji, jesli maksymalna grubos¢ warstwy nie przekracza 2 mm. Nastepnie mozna
przeprowadzi¢ polimeryzacje posrednig przez 90 sek., a na koniec polimeryzacje koncowg przez 180 sek.

[ ]
l UWAGA!

W celu zapewnienia dtugiej zywotnosci urzgdzenia, nalezy odczekaé, az wnetrze sie ostudzi przed
wytgczeniem urzgdzenia. Nie nalezy wytgczac urzgdzenia w czasie, kiedy dziata wentylator.

L
l UWAGA!

Préba wyciggniecia szuflady moze spowodowac¢ zablokowanie magnesu zamykajgcego. W takim
przypadku szuflade nalezy ponownie wltozy¢, a urzgdzenie wylgczy¢ i ponownie wigczy¢. Szuflade mozna
wtedy ponownie otworzyc.

A OSTROZNIE!

W przypadku pracy z naczyniem reflektora z zakrytymi otworami w urzadzeniu akumulowane bedzie
ciepto. Polimeryzacja nie bedzie powtarzalna, a urzgdzenie moze si¢ wytgczy¢ ze wzgledu na przegrzanie.
Przed ponownym witgczeniem nalezy pozostawi¢ urzgdzenie na 30 min., aby sie wystudzito.

Konieczne jest zastosowanie sie do ponizszych wytycznych.

» Uzywac wytgcznie czyste naczynie reflektora (wnetrze komory polimeryzacyjnej).
» Otwory moga by¢ zakryte wytacznie w zakresie niezbednym do ustawienia odbudowy protetyczne;.

-
l UWAGA!

Filtr szklany zapobiega narazeniu materiatu na niepozgdane promieniowanie i zmniejsza wytwarzanie
ciepta. Konieczne jest zastosowanie sie do ponizszych wymogdw.

» Urzgdzenie moze dziata¢ wytgcznie po zamontowaniu filtra.
* Filtr szklany nalezy regularnie czyscic.

A OSTROZNIE!

Na filtrze wentylacyjnym gromadzi sie pyt i zanieczyszczenia obecne w laboratorium. Filtr wentylacyjny
zapobiega takze wydostaniu sie Swiatta z dotu urzadzenia. Dodatkowo, ognioodporny filtr chroni
urzadzenie przed nadmiernym przegrzaniem. Nalezy sie stosowa¢ do ponizszych wytycznych.

» Urzadzenie moze dziata¢ wytgcznie po zamontowaniu filtra wentylacyjnego.
* Filtr wentylacyjny nalezy regularnie czysci¢ i wymieniag, jesli jest zanieczyszczony.

12
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Btedy i sposéb ich usuwania

PORAZENIE PRADEM!

Zagrozenie zycia!

Instrukcja obstugi — HiLite®power

= ODLACZYC URZADZENIE OD SIECI!
Ryzyko powaznego uszkodzenia ciata! Wytgczyé urzadzenie z sieci przed rozpoczeciem prac.

Odtaczy¢ od sieci przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac.

Blad

Stan urzadzenia

Przyczyna

Usuwanie

Urzadzenia nie
mozna wigczyc¢

Dioda zasilania na
panelu sterowania
nie swieci sie

Urzadzenie nie zostato
podtgczone

Podtagczy¢ urzadzenie do sieci.

Awaria bezpiecznikow

Sprawdzi¢ bezpieczniki w ,zimnym”
gniezdzie i wymienic¢ je w razie
koniecznosci. Jesli bfad sie
pojawia, wytgczy¢ urzgdzenie

i powiadomi¢ serwisanta. Patrz
rowniez: ,nieprawidtowe napiecie
w sieci”.

Awaria przewodu
zasilajgcego

Wymieni¢ przewdd zasilajgcy

Nieprawidtowe napiecie
w sieci

Za pomocg przefgcznika napiecia
ustawi¢ wiasciwe napiecie
wejsciowe.

Proces
polimeryzacji nie
zostat
uruchomiony

Dioda kontrolna
i dioda zasilania
lampy migajg na
czerwono

Nie zamontowano
zarowki stroboskopowej

Zamontowaé zarowke
stroboskopowa, jesli jest to
konieczne, rozpoczaé ponownie
proces polimeryzacji. Jesli btgd
powtarza sie, wymieni¢ zaréwke
stroboskopowg

Dioda kontrolna miga
na czerwono, a dioda
zasilania lampy na
z0fito i czerwono

Brak karty chip’owej

Wiozy¢ karte chip’owg. Karta
chip’owa moze by¢ zatozona
nieprawidtowo.

Dioda kontrolna miga
na czerwono, a dioda
zasilania lampy na
z6to.

Nieprawidtowa karta
chip’owa

Wiozy¢ prawidtowg karte chip’owa.

Dioda kontrolna miga
na zielono, a dioda
zasilania lampy na
z6ito

Ostrzezenie zaréwki
stroboskopowej

Spada moc zaréwki
stroboskopowej. Konieczna jest jej
wymiana.

Dioda kontrolna miga
na zielono, a dioda
zasilania lampy na
czerwono

Btad Zzarowki
stroboskopowej

Niewystarczajgca moc zaréwki. Nie
sg mozliwe cykle polimeryzacji (90
sek. i 180 sek.). Konieczna jest
wymiana zaréwki stroboskopowe;.

Przerwana
polimeryzacja

Dioda kontrolna miga
na czerwono, miga
takze dioda
wybranego cyklu

Uruchomiony zostat
bezpiecznik - czujnik

Nacisng¢ przycisk czasu i zamkngé
poprawnie klape konserwacyjng
i/lub szuflade. W razie
koniecznosci, powtdrzy¢ proces
polimeryzacji.

Dioda kontrolna
Swieci sie na zielono

Czasowy brak zasilania

W razie koniecznosci, powtorzyé
proces polimeryzacji.
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Biad Stan urzadzenia Przyczyna Usuwanie

Dioda kontrolna na . Wymieni¢ magnes otwierajacy.

. Awaria magnesu .
panelu sterowania I — Serwis
AT otwierajacego
. . swieci sie

Nie mozna S dzi¢ bezpieczniki
otworzy¢ prawdzic bezpiecznix s
szuflady po w ,zimnym” gniezdzie i wymienic
Zakonczeniu Dioda kontrolna na je w razie koniecznosci,
polimeryzadji panelu sterowania Czasowy brak zasilania | a nastepnie wigczy¢ urzgdzenie.

nie $wieci sie Magnes otwierajgcy inicjalizuje sie

za kazdym wigczeniem
urzadzenia.
Nie zamontowano filtra | Zamontowad filtr szklany.
. Zmierzy¢ moc lampy.
. . Zbyt moc lam .

Polimeryzacja byt duza moc lampy — Serwis
Nadmierne zakonczona Wymieni¢ wentylator. Nie
nagrzewanie sie | prawidtowo, jednak Awaria wentylatora korzysta¢ z urzagdzenia.
urzadzenia materiat jest bardzo — Serwis

goracy

Zatkany wlot lub wylot
powietrza

Sprawdzi¢ otoczenie urzadzenia
lub jego wnetrze, nie blokowac
wlotu / wylotu powietrza.

Wentylator nie
dziata

Swieci sie dioda
cyklu, wentylator nie
uruchamia sie na
poczatku cyklu
polimeryzacji lub nie
dziata po
zakonczeniu
polimeryzacji

Wentylator zostat
uszkodzony, np. przez
materiat wystajagcy
przez otwory

w haczyniu reflektora

Sprawdzi¢ naczynie reflektora
i wyczyscic je w razie potrzeby
albo poprawi¢ utozenie materiatu.

Dno reflektora zostato
znieksztatcone i blokuje
topatki wentylatora

Sprawdzi¢ naczynie reflektora.
Jesli jest to konieczne, wyrownaé
dno lub wymieni¢ naczynie.

Awaria wentylatora

Wymieni¢ wentylator. Nie
korzysta¢ z urzgdzenia.
— Serwis
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9 Czyszczenie urzadzenia

9.1 Instrukcja bezpieczenstwa

A PORAZENIE PRADEM!

Zaréwka stroboskopowa dziata pod wysokim napieciem.

Dotkniecie Izaréwki moze sie okazaé fatalne w skutkach ze wzgledu na wysokie napiecie. Jesli do wnetrza
urzadzenia dostanie sie wilgo¢, kiedy jest ono podtgczone do sieci, uzytkownik moze zosta¢ porazony
pradem. Konieczne jest zastosowanie sie do ponizszych wytycznych.

* Przed czyszczeniem urzgdzenia wytgczyé je i odtaczyé od sieci.
» Uzytkownik nie powinien usuwac¢ obudowy w trakcie obstugi urzadzenia.

A OSTROZNIE!

Srodki czyszczace i dezynfekujgce moga spowodowaé pekniecia naprezeniowe obudowy. Nalezy
zastosowac sie do ponizszych wytycznych.

» Stosowac tagodne, alkoholowe $rodki czyszczace i dezynfekujgce.

* Nie stosowac¢ roztworéw alkalicznych, materiatébw powodujgcych korozje lub Scieranie, metanolu, aminy,
rozpuszczalnikdw technicznych, zwigzkéw organicznych, metakrylanu metylu i estru metylowego kwasu
metakrylowego.

o
l UWAGA!

Zarysowania lub zabrudzenie zaréwki stroboskopowej, reflektora Swiatta oraz filtra szklanego zmniejszajg
skutecznos¢ promieniowania i zmniejszajg moc swiatta. Konieczne jest zastosowanie sie do ponizszych
wytycznych.

* Nie zarysowywaé urzadzenia w trakcie jego czyszczenia.
* Nie stosowa¢ do czyszczenia zadnych zaostrzonych lub ostrych przedmiotow.
¢ Catkowicie, lecz ostroznie, usuwac¢ zabrudzenia.

9.2 Przygotowanie komponentoéw urzadzenia

9.2.1 Obudowa
Przetrze¢ obudowe tagodnym srodkiem czyszczacym.

9.2.2 Zrédto $wiatta
Jesli reflektor jest brudny, nalezy go czysci¢ co najmniej raz w tygodniu fagodnym $rodkiem czyszczgcym
lub srodkiem do ptukania.

L
l UWAGA!

Jesli zatkane zostang otwory w reflektorze Swiatta lub jesli zablokowany zostanie filtr wentylacyjny albo
jesli wentylator nie dziata na odpowiednich obrotach, mozliwe jest przegrzanie urzadzenia. Polimeryzacja
nie bedzie kontynuowana, a urzgdzenie moze sie samoczynnie wyltgczy¢ z przyczyn bezpieczenstwa.
Modele bedg nadmiernie gorgce i mogg ule¢ zniszczeniu. Nalezy sie zastosowac¢ do ponizszych
wytycznych.

* Unika¢ modeli woskowych.
» Usung¢ zabrudzenia z otworéw reflektora swiatta.
+ Jesli bigd bedzie sie powtarza¢, powiadomic serwis (rozdziat 15 — ,\Wykaz adreséw Heraeus Kulzer”).

Dezynfekcja: Dezynfekowac reflektor przecierajac go srodkami alkoholowymi.
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9.2.3 Reflektor lampy — rozblysnik komory polimeryzacyjnej
Reflektor czysci¢ co najmniej raz w miesigcu przecierajgc go miekka, niepozostawiajgcg ktaczkow
Sciereczka.

= P
ODLACZYC URZADZENIE OD SIECI!

Ryzyko powaznego uszkodzenia ciata! Wytgczyé urzgdzenie z sieci przed rozpoczeciem prac.

-
l UWAGA!

Zabrudzenia na zaréwce stroboskopowej istotnie skracajg jej zywotnosé.

Nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wytycznych:

» W trakcie czyszczenia reflektora lampy $ciereczka, nie wolno dotykac lampy palcami ani rozmazywac
na niej zanieczyszczen.

* Silne zabrudzenia usuwac tagodnym srodkiem czyszczgcym lub $srodkiem do ptukania. W razie
watpliwosci, skontaktowaé sie z serwisem (rozdziat 15 — ,Wykaz adreséw Heraeus Kulzer” na str. 20).

9.2.4 Filtr szklany
Przecieraé¢ obie strony filtra co najmniej raz w tygodniu ogdlnie dostepnym $rodkiem czyszczacym do szkia.

L
l UWAGA!

Filtr szklany mozna wykorzystaé¢ ponownie wytgcznie, jesli jest w idealnym stanie i jesli nie jest on
zamazany ani zabrudzony.

9.2.5 Komora filtra wentylatora
Wyczysci¢ komore filtra, jesli zostanie ona zabrudzona z pomoca sprezonego powietrza.

10 Serwis/naprawa

10.1 Serwis

A OSTROZNIE!

Urzadzenie bedzie funkcjonowac¢ prawidtowo wytgcznie, jesli zostang zastosowane oryginalne czesci
zamienne. Konieczne jest zastosowanie sie do nastepujgcych wytycznych:
» Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne.

A PORAZENIE PRADEM!

Wysokie napiecie moze spowodowaé smier¢ uzytkownika po dotknieciu urzgdzenia.

Konieczne jest zastosowanie sie do ponizszych wytycznych.

oy p
ODLACZYC URZADZENIE OD SIECI!

Odtaczyé urzgdzenie przed rozpoczeciem prac.

Uzytkownik moze wymieni¢ nastepujgce czesci:

« reflektor lampy z zaréwkg stroboskopowa,

* karte chip’owa,

 szklany filtr Swiatta,

* reflektor Swiatta — rozbtysnik komory polimeryzacyjnej
» komore filtra wentylatora oraz filtr wentylatora.
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A OSTROZNIE!

Nie ma koniecznosci sciggania obudowy do celu wykonania prac wymienionych powyzej przez
uzytkownika .

Jesli wymagane sg bardziej ztozone naprawy, nalezy odesta¢ urzadzenie do producenta. Prosze sie
kontaktowaé z oddziatem lokalnym. Patrz rozdziat 15 — ,Wykaz adreséw Heraeus Kulzer”.

[ ]
l UWAGA!

Przed wymiang wspomnianych czesci, nalezy sprawdzi¢, czy ich niewtasciwe dziatanie jest spowodowane
zabrudzeniem. Czestotliwos¢ czyszczenia podano w rozdziale 9 — ,Czyszczenie urzgdzenia” na str. 15.

10.2 Obstuga

A PORAZENIE PRADEM!

Wysokie napigecie moze spowodowaé smier¢ uzytkownika po dotknigciu urzgdzenia.
Konieczne jest zastosowanie sie do ponizszych wytycznych.

ODLACZYC URZADZENIE OD SIECI!

Odtaczy¢ urzgdzenie przed rozpoczeciem prac.

10.3 Wymiana reflektora lampy z zaréwka stroboskopowg

& GORACA POWIERZCHNIA!

Jesli urzadzenie dziata nawet przez bardzo kroétki czas, zardwka stroboskopowa oraz reflektor lampy
mogq by¢ bardzo gorace i spowodowac poparzenie, jesli sie ich dotknie. Patrz schemat na urzadzeniu!

Nalezy sie zastosowac¢ do ponizszych wytycznych.
Przed wymiang Zzaréwki pozostawi¢ urzadzenie na ok. 30 min i pozwoli¢ mu wystygna¢.

[ ]
l UWAGA!

Wytyczne dotyczgce wymiany zarowki stroboskopowej znajdujg sie w rozdziale 7.5.

10.4 Wymiana filtra szklanego

Filtr mozna wymieni¢ wylgcznie po usunieciu reflektora lampy. Usung¢ filtr i zastgpi¢ go nowym. Gérna

i dolna czesc¢ filtra sg identyczne, aby unikngé nieprawidtowego zamontowania. Konieczne jest utrzymanie
czystosci.

11  Utylizacja

W produkcji urzadzenia do polimeryzacji $wiattem zastosowano materiaty zdatne do odzysku. Nie
stanowig one zadnego szczegodlnego zagrozenia w przypadku utylizacji. Heraeus Kulzer GmbH pragnie
wyj$é poza ramy wymogow ustawowych i przyjaé z powrotem zuzyte urzadzenia. Zywotno$¢ urzgdzen
zostata przewidziana na ok. 10 lat.
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12  Utylizacja starych urzadzen wg dyrektywy WEEE

-

— Niemiecka ustawa o urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych (,ElektroG”).
Ustawa ta definiuje wymogi dla sprzetu elektrycznego i elektronicznego zgodnie
o z dyrektywg 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 maja 2005 r. Jej
‘ gtdwnym celem jest uniknigcie odpaddw z urzadzen elektrycznych i elektronicznych
‘@, oraz promowanie ponownego wykorzystania, odzysku i innych form utylizacji takich
: odpadow, w celu zmniejszenia objetosci odpaddw oraz zmniejszenia ilosci substancii
szkodliwych pochodzacych z urzadzen elektrycznych i elektronicznych w odpadach.

Obowigzek oznaczania wchodzi w zycie 13 sierpnia 2005 r. i obejmuje wyroby, ktére zostaty

wyprodukowane i dostarczone po tej dacie.

W konsekwenciji, odpowiednie wyroby Heraeus Kulzer GmbH bedg oznaczone tym symbolem.

A WAZNE!

Oznaczone urzgdzenia nie mogg by¢ utylizowane na lokalnych wysypiskach $mieci.

13 Dane techniczne

13.1 Podtaczenie do sieci

Opis Wartos¢

Napigcie nominalne 100 - 230V

Czestotliwos¢é nominalna 50 — 60 Hz

Bezpieczniki 4A

Zuzycie mocy 325 VA

Wymiary (szer. X gteb. X wys.) ok. 225 x 345 x 230 mm
Ciezar ok. 9,5 kg

Kategoria bezpieczenstwa Kategoria bezpieczenstwa |
Zywotno$é wigczonego urzadzenia 80%

13.2 Transport i warunki przechowywania

Temperatura

—15°C do + 45°C

Wilgotnos¢ wzgledna

Mniej niz 100% wilgotnosci wzglednej

13.3 Srodowisko operacyjne

Temperatura

+5°C do +45°C

Wilgotnos¢ powietrza

80% wilgotnosci wzglednej w temp. Do 31°C

50% wilgotnosci wzglednej w temp. Do 45°C
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13.4 Tabliczka znamionowa
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Heraeus Kulzer GmbH 2008 03-0001

Griiner Weg 11, D-63450 Hanau

325VA

100/115/230 V

50 /60 Hz

66037191
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14 Schematy obwodéw

14.1 Schemat rozmieszczenia zaciskow
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15 Wykaz adreséw Heraeus Kulzer

KRAJ ADRES
Niemcy Heraeus Kulzer GmbH Griiner Weg 11 63450 Hanau
Tel. 0800 43 72 522 Fax 0800 43 72 329
Australia Heraeus Kulzer Australia Pty. Ltd. Locked Bag 750 Roseville NSW 2069
Tel. +61 294178411 Fax +61 294175093
Brazylia Heraeus Kulzer South America Ltda. Rua Lisboa, 90 005413-000 Sao Paulo SP

(Ameryka Potudniowa)

Tel. +55 11 30688171 Fax +55 1130688172

Chiny

Shanghai Heraeus Kulzer Dental Trading Co. Ltd. 1585 Gu Mei Rd.
200233 Shanghai Tel. +86 21 64 95 84 88 Fax +86 21 64 95 17 32

Francja Heraeus S.A.S. Parc Silic — Bat.i.2 Villebon — BP 630 12, Avenue du Québec
91945 Courtaboeuf Cédex Tel. +33 169184848 Fax +33 169287822

Wielka Brytania Heraeus Kulzer Ltd. Heraeus House Albert Road / Northbrook Street RG14 1DL
Newbury, Berkshire Tel. +44 1 63530500 Fax +44 1 635524622

Witochy Heraeus Kulzer S.r.l. Via Console Flaminio 5/7 20134 Milano
Tel. +39 022100941 Fax +39 02 210094283

Japonia Heraeus Kulzer Japan Co. Ltd. 2F TSK Bldg. 8-13 Hongo 4-chome Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033 Tel: +81 35 803 2151 Fax: +81 35 803 2150

Meksyk Heraeus Kulzer Mexico S.A. de C.V. Homero 527 — 301 y 302, Col. Pol.
11560 Mexico Tel. +52 5 5315549 Fax +52 5 552551651

Holandia Heraeus Kulzer Benelux B.V. Postbus 986 NL-2003 RZ Haarlem

Tel. +31 23 543 42 50 Fax +31 23 543 42 55

Ameryka Pdtnocna

Heraeus Kulzer, LLC 300 Heraeus Way South Bend, IN 46614-2517

Austria

Heraeus Kulzer Austria GmbH Nordbahnstr. 36/2/4/ Top 4.5 1020 Wien
Tel. +43 (0) 1 4080941 Fax +43 (0) 1 4080941-70

Skandynawia Heraeus Kulzer Nordic AB Hammarbacken 4 19149 SOLLENTUNA
Tel. +46 85 8577755 Fax +46 86 231413

Hiszpania Heraeus S.A. C/ Forjadores, 16 28660 Boadilla — Madrid
Tel. +34 913580375 Fax +34 913580368

Wegry Heraeus Kulzer Hungary Kft. 1143 Budapest Stefania ut 81
Tel. +36 17 88 42 22 Fax +36 17 88 42 33

Polska Biuro w Polsce:

43-300 Bielsko-Biata, ul. | Dywizji Pancernej 45, pok. 201
tel/fax: (+48) 33 496 35 39, biuro@heraeus-kulzer.pl www.heraeus-dental.pl
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Producent: Konsultant w Polsce:
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG Przemystaw Rajczak
Griner Weg 11, D-63450 Hanau 78 +48 602 267 218

www.heraeus-dental.com
info.dent@heraeus.com

A4 p.rajczak@heraeus-kulzer.pl
D4 przemystaw.rajczak@heraeus.com
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